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Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarilar

®| NOT: NOT, Gruninuzi daha iyi kullanmaniza yardimel olacak ¢nemli bilgiler saglar.
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A| UYARI: UYARI, miilk hasari, kisisel yaralanma veya 6liim potansiyeline isaret eder.
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Bu bdlumde sisteminizin teknik ve gevresel 6zelliklerine deginilmistir.
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Kasa boyutlari
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Rakam 1. Kasa boyutlari
Tablo 1. Sistem icin kasa boyutu
Siiriciiler A B C D E (Cerceveli)
24 adet 2,5in¢ / 8 x | 446,0 mm (17,60 inches) 464,0 mm 200,0 mm (7,87 |663,5mm (26,12 |680,5 mm (26,79 ing)
35ing +8x2,5ing (18,27 inches) inches) ing)
NVMe

@l NOT: Zb, sistem karti G/C konnektorlerinin bulundugu nominal arka duvar dis ylizeyini ifade eder.

Sistem agirhigi

Tablo 2. PowerEdge T550 sisteminin sistem agirhigi

Sistem yapilandirmasi

Maksimum agirlik (tiim siiriiciiler/SSD'ler ile)

8x3,5in¢ + 8 x2,5ing NVMe

44,48 kg (98,06 pound)

24 adet 2,5 ing SAS/SATA

44,1kg (97,22 pound)
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Islemci 6zellikleri

Tablo 3. Sistem icin islemci teknik 6zellikleri

Desteklenen islemci Desteklenen islemci sayisi

32 cekirdege kadar cekirdek destegi ile 3. Nesil Olceklendirilebilir En fazla iki
Intel Xeon iglemciler

PSU teknik ozellikleri

PowerEdge T550 sistemi, iki adede kadar AC guc kaynagi Unitesini (PSU) destekler.
Tablo 4. PSU teknik 6zellikleri

PSU Sinif Isi Frekans Gerilim AC DC Akim
dagiti
m|g Yiiksek hat Diisiik hat 100
(maksi 200-240V -120V
mum)
600 W Karigik | Platinum | 2250 100 - 240V, 600 W 600 W Yok 71-36A
Mod BTU/s | 50/60 Hz | otomatik aralikl
a
Yok 2250 240V DC Yok Yok 600 W 29A
BTU/s Yok
a
800 W Karigik | Platinum | 3000 100 -240V, 800 W 800 W Yok 92A-47A
Mod BTU/s | 50/60 Hz | otomatik aralikl
a
Yok 3000 240V DC Yok Yok 800 W 3,8 A
BTU/s Yok
a
100 W DC Yok 4265 -48 VDC - -60 | Yok Yok 100 W 27 A
BTU/ Yok VDC
saat
1100 W Karma | Titanium | 4,125 100 - 240 V 100 W 1050 W Yok 12A-63A
Mod BTU/ 50/60 Hz
saat
Yok 4,125 240V DC Yok Yok 100 W 5,2 A
BTU/ Yok
saat
1400 W Platinum | 5250 100 - 240V 1400 W 1050 W Yok 12A-8A
Karisik Mod BTU/s | 50/60 Hz
a
Yok 5250 240V DC Yok Yok 1400 W 6,6 A
BTU/s Yok
a
2400 W Platinum | 9000 100 - 240V 2400 W 1400 W Yok MBA-135A
Karma Mod BTU/s | 50/60 Hz
a
Yok 9000 240V DC Yok Yok 2400 W Mn2A
BTU/s Yok
a
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Tablo 4. PSU teknik 6zellikleri (devami)

PSU Sinif Isi Frekans Gerilim AC DC Akim

dagiti - —
mi Yiiksek hat Diisiik hat 100

(maksi 200-240V -120V
mum)

700 W Karigik | Titanium | 2.625 [ 50/60 Hz [200-240V AC |700 W YOK YOK 41A
Mod BTU/
saat

YOK 26256 |[YOK 240V DC YOK YOK 700 W 34A
BTU/
saat

1800 W Titanium | 6.000 |50/60 Hz |200-240V AC |1800 W YOK YOK 10A
Karma Mod BTU/s
a

YOK 6000 |[YOK 240V DC YOK YOK 1800 W 82A
BTU/s
a

@ NOT: Ayrica bu sistem fazdan faza gerilimi 240 V degerini gegmeyen BT gug¢ sistemlerine baglanacak sekilde tasarlanmistir.

@ NOT: Isi dagitimi PSU’nun Watt degeriyle hesaplanrr.

@ NOT: Sistem yapllandirmanizi segerken veya yuikseltirken, en iyi gi¢ kullanmini saglamak igin sistem gug¢ tiketimini Dell.com/calc
adresinde bulunan Dell Enterprise Infrastructure Planning Tool (Dell Kurumsal Altyapi Planlama Araci) ile dogrulayin

Sogutma fani 6zellikleri

PowerEdge T550 sistemi, sistem kartina dogrudan bagli sekiz adede kadar standart veya yUksek performansli Silver sinif (HPR (Silver))
Sogutma fanini destekler.

Tablo 5. Sogutma fani 6zellikleri

Fan tipi Kisaltma Diger adi Etiket rengi | Etiket resmi
Yiiksek HPR (Silver) HPR - YUksek Yok

performansh Performans

fan (Silver

sinifi)

Rakam 2. Yiiksek performansli fan

Teknik 6zellikler
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Tablo 5. Sogutma fani 6zellikleri (devami)

Fan tipi

Kisaltma

Diger adi

Etiket rengi | Etiket resmi

Standart fan

STD

STD - Standart

Yok

Rakam 3. Standart fan

@l NOT: Desteklenen fan yapilandirmasi veya matrisi hakkinda daha fazla bilgi igin bkz.

Desteklenen isletim sistemleri

PowerEdge T550 sistemiasagidaki isletim sistemlerini destekler:

VMware ESXi

Canonical Ubuntu Server LTS
Citrix Hypervisor
Microsoft Windows Server + Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux

SUSE Linux Enterprise Server

Daha fazla bilgi icin Isletim Sistemi destegji adresine gidin.

Sistem pili 6zellikleri

PowerEdge T550 sistemi, CR 2032 3,0 V lityum dugme pil sistem pilini destekler.

Genisletme karti yukselticisi teknik 6zellikleri

Sistem, en fazla alti adet PCl express (PCle) Gen 4 genisletme kartini destekler.

Tablo 6. Genisletme karti yuvalari destek matrisi

Termal kisitlama matrisi.

PCle yuvasi Islemci 1 PI\I:(::z:zr: ?SSH?I islemci 2
Dahili Dahili Dahili
Yuva 1 x16 j -
Yuva 2 - _ 6
Yuva 3 _ _ 6
Yuva 4 - - 6
Yuva 5 - 8 -
Yuva 6 x16 - .

8 Teknik 6zellikler
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Tablo 7. Yikseltici Yapilandirmalari icin desteklenen genisletme karti yuvalari

PCle yuvasi Yiikseltici Yapilandirmasi Ygu:nséllflg‘l:' PERC desteklenir Arka depolama desteklenir
Yuva 1 GPU yUkseltici x16 PCle Hayir Hayir
Yuva 2 GPU vyUkseltici x16 PCle Hayir Hayir
Bellek ozellikleri
Sistem, en iyi duruma getirilmis galisma igin asagidaki bellek ¢zelliklerini destekler.
Tablo 8. Bellek 6zellikleri
DIMM tipi DIMM _ DIMM kapasitesi DIMM Nominal Gerilim ve Hiz
derecesi | Toi jslemci | Cift islemci desteklenen hiz Tek islemci | Cift islemci
8GB 16 GB DDR4 (1.2 V), 3200 3200 2933
Tek asamali
16 GB 32 GB DDR4 (1.2 V), 3200 3200 2933
RDIMM
16 GB 32 GB DDRA4 (1.2 V), 3200 3200 2933
Cift asamali
32 GB 64 GB DDRA4 (1.2 V), 3200 3200 2933

Tablo 9. Bellek modiilii soketleri

Bellek modiilii soketleri

Hiz

16, 288 pim

3200 MT/sn, 2933 MT/sn,

Depolama denetleyicisi ozellikleri.

PowerEdge T550 sistemi asa{idaki denetleyici kartlarini destekler:

Tablo 10. Depolama denetleyici kartlari

ic denetleyiciler

Harici denetleyiciler

S150

H355

H755N
HBA355i

M.2 SSD

PERC H345

PERC H755

Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S2): HWRAID 2 x

o HBA3Z5be
e PERC H840

Surucu ozellikleri

Siriciller

PowerEdge T550 sistemi sunlari destekler:
e [En fazla 8 adet 2,5 ing SAS/SATA/ (HDD) surticu

En fazla 16 adet 2,5 ing SAS/SATA (HDD) slricu
En fazla 24 adet 2,5 in¢ SAS/SATA/ (HDD) siricu
En fazla 8 adet 3,5 ingSAS/SATA /(HDD/SSD) strtcu

En fazla 8 adet 3,5 ing SAS/SATA + 8 adet 2,5 ing NVMe (HDD/SSD) suruct

Teknik 6zellikler 9




@ NOT: NVMe PCle SSD U.2 cihazini calisirken degistirme hakkinda daha fazla bilgi icin Dell Destek sayfasi, Tiim Uriinlere Géz At
> Veri Merkezi Altyapisi > Depolama Adaptoérleri ve Denetleyiciler > Dell PowerEdge Express Flash NVMe PCle SSD >
Belgeler > El Kitaplari ve Belgeler adresindeki Dell Express Flash NVMe PCle SSD Kullanici Kilavuzu'na bakin.

Optik suriciiler

PowerEdge T550 sistemi bir adet Slim SATA DVD-ROM sUrtcu destekler.
®| NOT: DVD cihazlar yalnizca veri disklerini destekler.

Baglanti noktalari ve konektorlerin ozellikleri

USB baglanti noktalarinin 6zellikleri

Tablo 11. USB o6zellikleri

On Arka
USB baglanti noktasi Yuva noktalarinin sayisi USB baglanti noktasi Yuva noktalarinin sayisi
USB 2.0 uyumlu baglanti Bir USB 3.0 uyumlu baglanti Bir
noktasl noktasi
USB 3.0 uyumlu baglanti Bir USB 2.0 uyumlu baglanti Bir

noktasi noktasi

iDRAC Direct baglanti noktasi | Bir
(Micro-AB USB 2.0 uyumlu
baglanti noktasl)

@ NOT: On mikro USB 2.0 uyumlu baglanti noktasi yalnizca ek satis yapilandirmasi icin kullanilabilir.

@ NOT: Micro USB 2.0 uyumlu baglanti noktasi, yalnizca iDRAC Direct veya bir yénetim baglanti noktasi olarak kullanilabilir.

NOT: USB 2.0 teknik 6zellikleri, glic baglantill USB aygitlarina gii¢ vermek icin tek kablo Uzerinde 5 V kaynak sadlar. Birim yikd USB
2.0'da 100 mA ve USB 3.0'da 150 mA olarak tanimlanir. Bir aygit, USB 2.0'daki bir baglanti noktasindan en fazla 5 birim yik (500 mA);
USB 3.0'daki bagdlanti noktasindan ise 6 birim yik (900 mA) gekebilir.

@ NOT: USB 2.0 araytizU, dusik gucli cevre birimlerine gu¢ saglayabilir, ancak USB 6zelliklerine uymalidir. Harici CD/DVD Surdculeri gibi
yUksek gucli gevre birimlerinin ¢alismasi icin harici bir gi¢ kaynagi gerekir.

NIC baglanti noktasi 6zellikleri

Sistem, anakartta (LOM) LAN'a yerlesik olarak ve istede bagll OCP kartlarina entegre olmak tzere iki adede kadar 10/100/1000 Mb/sn AJ
ArayUzUl Denetleyicisi (NIC) baglanti noktasini destekler.

Tablo 12. Sistem icin NIC baglanti noktasi teknik 6zellikleri

Ozellik Ozellikler

LOM karti 1GBx 2

OCP karti (OCP 3.0) 1 GbE x 4, 10 GbE x 2, 25 GbE x 2, 25 GbE x 4, 50 GbE x 2, 100
GbE x 2

VGA baglanti noktalarinin teknik ozellikleri

Sistem, 6n ve arka panellerde Bir DB-15 VGA baglanti noktasi destekler.

10 Teknik 6zellikler
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Seri konnektor ozellikleri

PowerEdge T550 sistemi, 9 pimli konnektdr Veri Terminali Ekipmani (DTE) 16550 uyumlu bir adet istege bagl kart tipi seri konnektor

destekler.

istege bagll seri konnektor karti, genisletme karti dolgu braketine benzer sekilde takilir.

Video ozellikleri

Sistem, 16 MB video karesi arabellegine sahip timlesik Matrox G200 grafik denetleyicisini destekler.

Tablo 13. Sistem icin desteklenen arka video coziiniirliik secenekleri

Resolution (Coéziiniirliik) Yenileme hizi (Hz) Renk derinligi (bit)
1024 x 768 60 8,16, 32
1280 x 800 60 8,16, 32
1280 x 1024 60 8,16, 32
1360 x 768 60 8,16, 32
1440 x 900 60 8,16, 32
1600 x 900 60 8,16, 32
1600 x 1200 60 8,16, 32
1680 x 1050 60 8,16, 32
1920 x 1080 60 8,16, 32
1920 x 1200 60 8,16, 32

Cevre ozellikleri

Dell Destek.

Tablo 14. Calistirma iklim araligi kategorisi A2

NOT: Cevre sertifikalari ile ilgili ek bilgi icin adresinde bulunan Kilavuzlar ve Belgeler bslimiinde Uriiniin Cevresel Veri Sayfasi'na bakin.

Sicaklik

Ozellikler

izin verilen stirekli calisma

<= 900 metre (<= 2953 fit) ylkseklik igin sicaklik
araliklar

Ekipman dogrudan gunes isigina maruz kalmadan 10 ila 35°C (50 ila 95°F)

Nem ylzdesi araliklari (her zaman yogunlasmayan)

-120C minimum yogusma noktasiyla %8 bagil nem ve 21°C (69,8°F) maksimum
yogusma noktaslyla %80 badil nem arasi

Calisma ytksekligi orani azalmasi

Maksimum sicaklik 900 m (2953 fit) tzerinde 1°C/300 m (33,8°F /984 fit)
oraninda dusUrdldr.

Tablo 15. Calistirma iklim araligi kategorisi A3

Sicaklik

Ozellikler

izin verilen stirekli calisma

<= 900 metre (<= 2953 fit) yikseklik igin sicaklik
araliklar

Ekipman dogrudan gunes isidina maruz kalmadan 5-40°C (41-104°F).

Nem yUzdesi araliklari (her zaman yogunlagmayan)

-12°C minimum yogusma noktasiyla %8 badil nem ve 24°C (75,2°F) maksimum
yogusma noktaslyla %80 bagil nem arasi

Teknik 6zellikler
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Tablo 15. Calistirma iklim araligi kategorisi A3 (devami)

Sicaklik

Ozellikler

Calisma yUksekligi orani azalmasi

Maksimum sicaklik 900 m (2953 fit) tGzerinde 1°C/175 m (1,8°F/574 fit) oraninda
dasardlar.

Tablo 16. Calistirma iklim araligi kategorisi A4

Sicaklik

Ozellikler

izin verilen stirekli calisma

<= 900 metre (<= 2953 fit) yikseklik igin sicaklik
araliklari

Ekipman dogrudan guiines isigina maruz kalmadan 5-45°C (41-113°F).

Nem ylzdesi araliklari (her zaman yogunlasmayan)

-12°C minimum yogusma noktaslyla %8 badil nem ve 24°C (75,2°F) maksimum
yogusma noktaslyla %80 badil nem arasi

Calisma yUksekligi orani azalmasi

Maksimum sicaklik 900 m (2953 fit) tzerinde 1°C/125 m (1,8°F/410 fit) oraninda
disuraldr.

NOT: Bazi sistem donanim yapilandirmalari, galisma sicakliklarinin 28°C'den dustk olmasini gerektirebilir. Daha fazla bilgi igin termal

hava kisitlamalari bolimudne bakin.

Tablo 17. Tum kategorilerde ortak gereksinim

ler

Sicaklik

Ozellikler

izin verilen stirekli calisma

Maksimum sicaklik gegisi (galisma ve galisma digi igin
gecerlidir)

Bir saatte* 20°C (36°F) ve 15 dakikada 5°C (41°F), bant i¢in bir saatte 5°C
(41°F)

@ NOT: * - Bant donanmi i¢cin ASHRAE termal ydnergeleri uyarinca bunlar anlik
sicaklik degisiklik oranlari degildir.

Calisma digi sicaklik sinirlari

-40 ila 65°C (-104 ila 149°F)

Calisma digi nem limitleri

27°C (80,6°F) maksimum nem noktaslyla %5 ila 95 bagim nem.

Maksimum c¢alisma digi yikseklik

12.000 metre (39.370 fit)

Maksimum ¢alisma yUksekligi

3048 metre (10.000 fit)

Tablo 18. Maksimum titresim ozellikleri

Maksimum titresim

Ozellikler

Calisma

5 Hz - 500 Hz degerlerinde 0,21 Gy, (tUm ¢alisma ydnelimlerinde)

Depolama

10 Hz ila 500 Hz degerlerinde 15 dakika igin 1,88 Gyns (altr kenarin tima test
edilmistir)

Tablo 19. Maksimum sarsinti darbesi 6zellikleri

Maksimum sarsinti darbesi

Ozellikler

Calisma 11 ms'ye kadar pozitif ve negatif x, y ve z eksenlerinde 6 G'lik alti adet art arda
verilen sarsinti darbesi.
Depolama 2 ms'ye kadar 71 G'lik pozitif ve negatif x, y ve z eksenlerinde (sistemin her

tarafinda tek darbe) art arda verilen alti sarsinti darbesi.

Termal kisitlama matrisi

12 Teknik 6zellikler
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Tablo 20. Termal kisitlama matrisi

Siiriicii islemci Fanlar | CPU Fan CPU HSK GPU destegi TBU CPU Fan kapagi | Not GPU
Yapilandirma TDP yedekliligi desteg | kapagi yiikseltici
sl TDP > TDP <= GPU <= GPU > i yap||and|rma
150 W 150 W 75 W 75 W s
8x3,5 1 STD x3 | <=185 Hayir, HPR HSK | STD HSK | Hayir Hayir Hayir Evet Fan 2 Fan1/3/4 Yikseltici O, 1
STDx6'ya konumunda
ek satis evet
secenegi
1 STD x6 | <=220 | Evet Hayir Hayir Hayir Evet Fan1/3/4/5/7/8 | Yikseltici O, 1
1 HPR <=220 Hayir, Evet Hayir Hayir Evet Fan 1/3/4 Hayir
x3 HPRx6'ya
ek satis
segenegi
1 HPR <=220 | Evet Evet / Hayir Evet Evet Fan 1/3/4/7/8 Hayir
xH* Hayir (GPU yUkseltici 1
ve 2
desteklenmez)
1 HPR <=220 |Evet Evet Evet Hayir Evet Fan1/3/4/5/7/8 | Evet
X6
2 STD x4 | <=185 Hayir, Hayir Hayir Hayir Hayir Hayir YOK Yikseltici O, 1
STDx8'e
ek satis
secenegi
2 STD x8 | <=220 | Evet Hayir Hayir Hayir Hayir YOK Yikseltici O, 1
2 HPR <=220 | Hayrr, Evet Hayir Hayir Hayir YOK Hayir
x4 HPRx8'e
ek satig
segenegi
2 HPR <=220 | TBD Evet / Hayir Evet Hayir Fan Hayir
X7* Hayir 1/2/3/4/6/7/8
@ NOT: GPU
yUkseltici 1 ve
2
desteklenmez
2 HPR <=220 |Evet Evet Evet Hayir Hayir YOK Evet
x8




4"

19Pq1j|9zQ Aiuxe L

Tablo 20. Termal kisitlama matrisi (devami)

Siriici islemci Fanlar | CPU Fan CPU HSK GPU destegi TBU CPU Fan kapagi | Not GPU
Yapilandirma TDP yedekliligi desteg | kapagi yiikseltici
sl TDP > TDP <= GPU <= GPU > i yap||and|rma
150 W 150 W 75 W 75 W sl
8x25 1veya 2 STD x4 | <=185 Hayir, HPR HSK | STD HSK | Hayir Hayir Hayir Tislemciigin | Hayir YOK Yikseltici O, 1
16 x é‘5 STDx8'e evet
24%25 ek satlgm
segenegi
1veya 2 STD x8 | <=220 | Evet Hayir Hayir Hayir YOK Yikseltici O, 1
1veya 2 HPR <=220 |Hayrr, Evet Hayir Hayir YOK Hayir
x4 STDx8'e
ek satis
secenegi
1veya 2 HPR <=220 | Evet Evet / Hayir Evet Fan Hayir
X7* Hayir 1/2/3/4/6/7/8
@ NOT: GPU
yukseltici 1 ve
2
desteklenmez
1veya 2 HPR <=220 |Evet Evet Evet Hayir YOK Evet
x8
8x35 +8x 1veya 2 HPR <=220 [|Hayrr, HPR HSK | STD HSK Evet Hayir Hayir Tislemciicin | Hayir YOK Hayir veya
2,5 (NVMe) x4 HPRx8'e evet YUkseltici 0, 1,
ek satis 2
secenegi
1veya 2 HPR <=220 | Evet Evet / Hayir Evet Fan Hayir
X7* Hayir 1/2/3/4/6/7/8
@ NOT: GPU
yukseltici 1 ve
2
desteklenmez
1veya 2 HPR <=220 |Evet Evet Evet Hayir YOK Evet
x8
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TUm yapilandirmalar i¢in termal matris

NOT: GPU > 75 W, TBU'yu desteklemez.

NOT: Bos HDD yuvalari igin HDD kapaklari gereklidir.

NOT: GPU segildiginde, HPR fani gerekli oimalidir.

NOT: STD fanlari da HPR fanlara yikseltilebilir.

Tablo 21. Tim yapilandirmalar icin termal matris

NOT: GPU > 75W, fan yedekliligi gerektirmelidir (Fan sayisi = 6 veya 8).

NOT: OCP karti takill olmasa bile tim strtcd yapilandirmalari igin OCP 6rtiist gereklidir.

NOT: CPU TDP > 185 W icin DIMM kapaklari gereklidir ancak CPU TDP <= 185 W icin gerekli degildir.

NOT: GPU yukseltici yuvasi 1'e bir GPU>75 W takildiinda GPU yiikseltici yuvasi 2'de GPU kapa@i gerekir.

NOT: *x5 ve x7 fan sayisi yalnizca TBU yapilandirmasi igin gegerlidir. TBU olmayan sistemlerde x5 ve x7 fan sayisi kullanimamalidir.
TBU yapilandirmasi igin ortam sicakligi < 35 C'dir.

8x, 16x, 24x 2,5 inc SAS/SATA
Yapilandirmasi 1

8x 3,5 inc Yapilandirmasi 2

8x 3,5inc +
8x 2,5 inc NVMe
Yapilandirmasi 3

Fan STDx4 STDx8 HPRx4 HPRx7 STDx3 STDx6 HPRx3 HPRx5 HPRx4 HPRx7
x8 x4 x8 x4 X6 x7 x8 x8
Fan yedekliligi Hayir Evet Hayir Evet Hayir Evet Hayir Evet Hayir Evet
Maksimum DIMM 12w 2w 2w 12W 12W 12W 12w 12w 12w 12w
glcii
105W | STDHSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK
120W | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK
125W | STDHSK|STDHSK | STDHSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK
135 W | STDHSK | STDHSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK
1B0W | STDHSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK | STD HSK
CPU 165 W HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR
TDP HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK
185 W HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR
HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK
205 W | Destekle HPR HPR HPR Destekle HPR HPR HPR HPR HPR
nmez HSK HSK HSK nmez HSK HSK HSK HSK HSK
220 W | Destekle HPR HPR HPR Destekle HPR HPR HPR HPR HPR
nmez HSK HSK HSK nmez HSK HSK HSK HSK HSK

Partikul ve gaz kirliligi teknik ozellikleri

Asagidaki tabloda herhangi bir BT ekipmani hasarindan ve/veya partikil ve gaz kirlenmesinden kaynaklanan arizalardan kaginimasina
yardimcl olan sinirlamalar tanimlanmaktadir. Partikil veya gaz kirliligi seviyeleri belirtilen sinirlamalari asarsa ve ekipmanin hasar gérmesine
veya arizalanmasina neden olursa, gevre kosullarini diizeltmeniz gerekebilir. Cevresel kosullarin iyilestirimesi misterinin sorumlulugundadir.

Teknik 6zellikler
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Tablo 22. Partikiil kirliligi teknik degerleri

Partikiil kontaminasyonu

Ozellikler

Hava filtreleme

gecerli degildir.

%95 Ust guvenlik sininyla ISO 14644-1 uyarinca ISO Sinif 8 ile
tanimlanan veri merkezi hava filtrasyonu.

@ NOT: Bu kosul yalnizca veri merkezi ortamlari igin gegerlidir.
Hava filtreleme gereksinimleri, veri merkezi disinda kullanim igin
tasarlanmig BT ekipmani, ofis veya fabrika gibi ortamlar igin

@ NOT: Veri merkezine giren havanin MERV11 veya MERV13
filtrelemesi olmalidir.

iletken toz Havada iletken toz, ¢inko teller veya diger iletken parcaciklar
bulunmamalidir.
@ NOT: Bu kosul, veri merkezi ortamlari ve veri merkezi olmayan
ortamlar igin gegerlidir.
Asindirici toz e Havada agindirici toz bulunmamalidir.

e Havadaki toz kalintisinin havadaki nem ile eriyebilme noktasi
%60 bagdil nemden az olmalidir.

@ NOT: Bu kosul, veri merkezi ortamlari ve veri merkezi olmayan
ortamlar igin gegerlidir.

Tablo 23. Gaz kirliligi teknik degerleri

Gagz icerikli kirlenme

Ozellikler

Bakir Parga Asinma Orani

300 A

<ANSI/ISA71.04-2013 ile tanimlanan bigimde Sinif G1 basina ayda

GUmus Parga Asinma Orani

ANSI/ISA71.04-2013 tarafindan tanimlandigi sekilde <200 A/ay.

®| NOT: Maksimum asindirici kirletici dizeyleri <%50 bagil nemde 6lgUlmustar.

Termal hava kisitlamalari

Farkli yapilandirmalar icin termal hava kisitlamalari

Tablo 24. 8 x 3,5 inc siiriicli yapilandirmasi

Standart igletim Destegi (ASHRAE A2
uyumlu)
()| NOT: Aksi belirtimedigi stirece tim

secenekler desteklenir.

Genisletilmis ortam 40°C Calisma
Destegi (ASHRAE A3 uyumlu)

Genisletilmis ortam 45°C Calisma
Destegi (ASHRAE A4 uyumlu)

o 3x veya 4x STD fanlari yalnizca TDP <=
185 W 6zellikli islemciyi destekler

e STD fanlarda, asagidaki OCP 3.0 ve
NIC yalnizca termal degeri 85°C ve
glc degeri <= 1,2 W olan optik kabloyu
destekler
o Broadcom OCP 3.0 QP 25G SFP28
o Broadcom PCle QP 25G
o Yuva 6'da NVIDIA CX6-LX PCle Cift

Baglanti Noktal 25G SFP28

16 Teknik 6zellikler

e 3x veya 4x STD fan yapilandirmalari
desteklenmez.

e islemci TDP > 120 W &zellikli 6x veya 8x
STD fan yapilandirmalari desteklenmez.
TBU desteklenmez.

Dell onayli olmayan gevre birimi
kartlarini ve Kanal aygrtlari (FW) kartlan
desteklenmez.

o NIC tuketim glcu >= 25 W
desteklenmez. Ornegin: CX6 karti.

e OCP aktarm hizi > 25 G veya sogutma
katmani > 10 desteklenmez.

e 85°C degerine sahip optik kablo
gereklidir.

STD fan yapilandirmalari desteklenmez.
CPU TDP > 165 W 6zellikli 3x veya 4x
HPR fan yapilandirmalari desteklenmez.
TBU desteklenmez.

BOSS M.2 moduli desteklenmez.

e Dell onayl olmayan ¢evre birimi
kartlarini ve Kanal aygitlari (FW) kartlar
desteklenmez.

e Giic tiketen NIC >=25 W. Ornegin: CX6
karti.

e OCP aktarm hizi >25 G veya sogutma
katmani >10 desteklenmez.

e 85°C degerine sahip optik kablo
gereklidir.




Tablo 24. 8 x 3,5 in¢ siiriicii yapilandirmasi

Standart igletim Destegi (ASHRAE A2
uyumlu)
()| NOT: Aksi belirtimedigi stirece tim

secenekler desteklenir.

Genisletilmis ortam 40°C Calisma
Destegi (ASHRAE A3 uyumlu)

Genisletilmis ortam 45°C Calisma
Destegi (ASHRAE A4 uyumlu)

e iki PSU gereklidir. PSU arizasi olmasi

durumunda sistem performansi dusebilir.

e |ki PSU gereklidir. PSU arizasi olmasi
durumunda sistem performansi dugebilir.

Tablo 25. 8 x 2,5 in¢, 16 x 2,5 in¢, 24 x 2,5 inc siiriicii yapilandirmasi

Standart isletim Destegi (ASHRAE A2
uyumlu)

Genisletilmis ortam 40°C Calisma
Destegi (ASHRAE A3 uyumlu)

Genisletilmis ortam 45°C Calisma
Destegi (ASHRAE A4 uyumlu)

o 4x STD fanlari yalnizca TDP <= 185 W
ozellikli islemcileri destekler

e STD fanlarda, asagidaki OCP 3.0 ve
NIC yalnizca termal degeri 85°C ve
glg degeri <= 1,2 W olan optik kabloyu
destekler
o Broadcom OCP 3.0 QP 25G SFP28
o Broadcom PCle QP 25G
o Yuva 6'da NVIDIA CX6-LX PCle Cift

Baglanti Noktal 25G SFP28

e 4x STD fan yapilandirmalari
desteklenmez.

e CPU TDP > 120 W olan 8x STD fan
yapllandirmalari desteklenmez.
TBU desteklenmez.
Dell onayli olmayan ¢evre birimi
kartlarini ve Kanal aygitlari (FW) kartlar
desteklenmez.

e NIC tUketim glcl >= 25 W
desteklenmez. Ornegin: CX6 karti.

e (OCP aktarim hizi >25 G veya sogutma
katmani >10 desteklenmez.

e 859C degerine sahip optik kablo
gereklidir.

e iki PSU gereklidir. PSU arizasi olmas|

durumunda sistem performansi disebilir.

e STD fan yapilandirmalari desteklenmez.

e TDP > 165 W 06zellikli 4x HPR fan
yapllandirmalari desteklenmez.
TBU desteklenmez.
BOSS M.2 moduli desteklenmez.
Dell onayli olmayan ¢evre birimi
kartlarini ve Kanal aygitlari (FW) kartlari
desteklenmez.

e G tiketen NIC >=25 W. Ornegin: CX6
karti.

o (OCP aktarim hizi >25 G veya sogutma
katmani >10 desteklenmez.

e 85°C degerine sahip optik kablo
gereklidir.

e iki PSU gereklidir. PSU arizasi olmasi
durumunda sistem performansi disebilir.

Tablo 26. 8 x 3,5 inc x 8 x NVMe siiriicii yapilandirmasi

Standart isletim Destegi (ASHRAE A2
uyumlu)

Genisletilmis ortam 40°C Calisma
Destegi (ASHRAE A3 uyumlu)

Genisletilmis ortam 45°C Calisma
Destegi (ASHRAE A4 uyumlu)

HPR fanlar gereklidir.

TBU desteklenmez.

Dell onayli olmayan ¢evre birimi
kartlarini ve Kanal aygrtlari (FW) kartlan
desteklenmez.

e NIC tuketim gict >= 256 W
desteklenmez. Ornegin: CX6 karti.

e OCP aktarm hizi >25 G veya sogutma
katmani >10 desteklenmez.

e 85°C degerine sahip optik kablo
gereklidir.

e iki PSU gereklidir. PSU arizasi olmas|

durumunda sistem performansi disebilir.

e CPU TDP > 165 W 6zellikli 4x HPR fan
yapllandirmalar desteklenmez.
TBU desteklenmez.
BOSS M.2 modult desteklenmez.
Dell onayli olmayan gevre birimi
kartlarini ve Kanal aygrtlari (FW) kartlar
desteklenmez.

e Giic tiiketen NIC >=25 W. Ornegin: CX6
karti.

e OCP aktarm hizi >25 G veya sogutma
katmani >10 desteklenmez.

e 85°C degerine sahip optik kablo
gereklidir.

e |ki PSU gereklidir. PSU arizasi olmasi
durumunda sistem performansi dusebilir.
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